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MODELLERING AV FORPACKNINGSSYSTEM MTT225
Modelling of Packaging Systems

Antal hogskolepoing: 7,5. Betygskala: TH. Niva: A (Avancerad niva).
Undervisningssprak: Kursen kan komma att ges pa engelska. Overlappar foljande
kurs/kurser: MTTN10. Valfri for: I4lp, M4, M4lp. Kursansvarig: Professor Gunilla
Jonson, gunilla.jonson@plog.Ith.se och Daniel Hellstrom, Daniel. Hellstrom@plog.Ith.se,
Férpackningslogistik. Kan stillas in: Vid mindre 4n 7 anmilda. Prestationsbed6mning:
Examination kommer att ske bade enskilt och baserat pé arbete i grupp. Under kursens
gang skall fallstudien redovisas i form av teknisk rapport och muntlig presentation.
Hemsida: http://www.plog.lth.se.

Syfte

Syftet med kursen ir att ge studenten djupare kunskap i att formulera konceptuell modell
samt anvinda denna for att bygga sinuleringsmodell for att analysera ett
forpackningssystem.

Mail

Kunskap och forstielse
For godkind kurs skall studenten

« identifiera férpackningssystemet for att kunna skapa en konceptuell modell

« formulera en simuleringsmodell for att kunna analysera olika férpackningssystem

« beskriva simuleringmetodens viktigaste komponenter

« beskriva de viktigaste férdelningsfunktionernas egenskaper baserat pa tidigare forvirvade
sannolikhetskunskaper

Firdighet och formdga
For godkind kurs skall studenten

« problematisera ett hanterings/forpackningssystem som underlag for konceptualisering
« bygga modeller med hjilp av mjukvaran AutoMod

- anvinda simuleringsmodeller for att utvirdera olika scenarier

- analysera resultaten med hjilp av mjukvaran Autostat

+ designa experiment med faktorférséksmetoden

+ konstruera animeringsmodeller

+ konstruera anvindarvinliga interface med standardgrinssnitt

Viirderingsformdga och forhillningssitt


http://www.plog.lth.se

For godkind kurs skall studenten

- redovisa och presentera 16sningen av ett forpackningslogistiskt problem med hjilp av

simulering

Innehall

Modellering av férpackningssystem ger grundliggande kunskap om forpackningssystem,
diskret simulering och hur simulering kan anvindas for att analysera férpackningssystem.
Dessutom behandlas simuleringsmetodikens olika grundaktiviteter di analys av ett
forpackningssystem ir i fokus. I kursen anvinds kommersiella mjukvaror sisom AutoMod
som analysverktyg i projekt och Gvningar. Foreldsningar, dvningar och gistforeldsningar

samt studiebesok pd forpackningsforetag utgér moment i kursens lirandeprocess.
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